Solution for researching

Prensa Térmica Automatica De Alta Tonelagem Com
Capacidade De 100 Toneladas, Pressao De 10,9 Mpa E Controle
De Temperatura E Pressao Pid Com Touchscreen De 7

Polegadas

Numero do item: XP46

introducao

compdsitos.

Saiba mais

Explore a prensa térmica automatica de alta
tonelagem, uma solucao robusta para
processamento avancado de materiais com
capacidade de 100 toneladas e pressao maxima
de 10,9 MPa, completa com controle de
temperatura e pressao de duplo laco PID e
touchscreen de 7 polegadas, adequada para
moldagem de ceramicas, polimeros e

e Principal Beneficio

Ceramicas
Avancadas e
Metalurgia do P&

Laminados de
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Eletronica

Calandragem de
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Bateria

Teste de Materiais e
Preparacéo de
Amostras

Prensagem a quente de alta presséo de pdés ceramicos (por exemplo, alumina, zircénia) e pés de
liga sinterizada dura (por exemplo, carboneto de tungsténio, carboneto de silicio) para alcangar
densificacado de forma préxima ao final. O processo é conduzido a vacuo ou atmosfera inerte
usando moldes especialmente projetados, com rampas de temperatura precisas para evitar o
crescimento de graos.

Empilhamento e cura de pré-impregnados de fibra de carbono, fibra de aramida ou fibra de vidro
sob alta pressdo e temperatura para componentes aeroespaciais e automotivos. A distribuigdo
uniforme de pressao elimina o aprisionamento de ar e garante o fluxo de resina consistente em
multiplas camadas.

Moldagem por compressao de materiais dificeis de processar, como polietileno de peso
molecular ultra-alto (UHMWPE), politetrafluoretileno (PTFE) e perfluoroalcoxi (PFA), que
requerem alta pressao para iniciar o fluxo de fusédo e preencher cavidades intrincadas. O
aquecimento de dupla zona permite resfriamento controlado para minimizar o empenamento.

Laminagao de precisao de substratos eletrénicos avangados, laminados revestidos de cobre
(CCL) e capacitores ceramicos multicamadas (MLCC) sob pressao e calor controlados. As placas
paralelas e o controle preciso de pressdo evitam desalinhamento e variagdo de espessura,
essenciais para aplicagdes de alta frequéncia e interconexdo de alta densidade.

Densificagao de filmes de eletrodos (catodo e anodo) para baterias de fons de litio e estado
s6lido, melhorando a densidade de energia e o contato elétrico. A alta tonelagem e as placas
planas produzem eletrodos com porosidade e espessura consistentes, influenciando diretamente
a capacidade da bateria e o desempenho da taxa.

Fabricagéo de corpos de prova, como barras de tragao, discos e pastilhas, a partir de pds ou
materiais granulares de acordo com os padrées ASTM/ISO. Os ciclos programaveis garantem
densidade de amostra repetivel, essencial para estudos comparativos e garantia de qualidade.

Alcancga densidade ultra-alta (>99% tedrica) e
microestrutura uniforme, reduzindo o encolhimento
pés-sinterizagdo e melhorando propriedades
mecénicas como dureza e tenacidade a fratura.

Garante consolidagdo sem vazios e adesdo
intercamada ideal, resultando em relagéo resisténcia-
peso superior e resisténcia a fadiga critica para
aplicagbes estruturais.

Permite pecgas totalmente preenchidas, sem tenséo,
com excelente acabamento superficial e precisao
dimensional, muitas vezes igualando ou superando a
qualidade da moldagem por injegdo para pegas
espessas.

Fornece distribuigdo de pressdo uniforme em grandes
areas, critica para evitar delaminagdo e garantir
confiabilidade elétrica em estruturas multicamadas.

Alta tonelagem e pressao uniforme melhoram a
uniformidade da densidade do eletrodo, aumentando o
desempenho da bateria, a vida Gtil do ciclo e
reduzindo a resisténcia interna.

Produz amostras consistentes e padronizadas com
porosidade controlada, essencial para caracterizagdo
de materiais reprodutivel e conformidade regulatéria.
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Método de Controle de Pressao

Forca Maxima de Fixagdo
Pressdo Superficial Maxima
Tamanho da Placa
Abertura entre Placas
Curso do Pistdo

Faixa de Temperatura

Poténcia de Aquecimento

Controlador do Sistema

Método de Resfriamento
Alimentagao
Certificacao

Dimensdes Aproximadas
(LxPxA)

Peso Aproximado

Controle automético programavel
PID

100 T (toneladas métricas)
=<10,9 MPa (aprox. 109 bar)
300 x 300 mm

150 mm

50 mm

0-300 °C

4800 W (2 x 2400 W)

Touchscreen colorido de 7
polegadas

Resfriamento com &gua circulante
Monofasico CA 220 V, 50 Hz

Certificado CE

850 x 650 x 1450 mm

~800 kg
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Acionamento hidraulico elétrico, suporta manutengéo e reposicdo automaticas de pressao

Faixa ajustével: 0-100 T
Calculado com base em 100 T sobre &rea de 300300 mm

Placas aquecidas duplas com canais de resfriamento de 4gua embutidos

Precis&o de controle: +1 °C
Controle independente de dupla zona

Exibigdo de curvas de pressdo/temperatura em tempo real, armazenamento de programa de multiplas
etapas

Refrigerador externo recomendado para proteger vedagdes hidraulicas e acelerar o resfriamento
Corrente de operagdo ~28 A; requer disjuntor =32 A

Conforme os padrdes europeus de seguranca elétrica e mecanica

Varia de acordo com a configuragao final e o contrapeso
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